
 
 
Österreichische Mykologische 
Gesellschaft 
 
Dept. für Botanik u. Biodiversitätsforschung d. Uni. Wien 
Rennweg 14, A-1030 Wien,  
ZVR: 116502051, Tel.: ++43 1 4277/54050 
Email: info-oemg@univie.ac.at 
Web: https://myk.univie.ac.at/ 
Bank: IBAN: AT86 4300 0423 9890 0003, BIC: VBOEATWW 

 

Die Österreichische Mykologische Gesellschaft ist eine Fachgesellschaft. Sie vertritt die praktische 
und wissenschaftliche Pilzkunde und steht allen interessierten Personen offen.  

Für den interessierten Pilzfreund ermöglichen Vorträge, Exkursionen, fachlicher Austausch und 
diverse Publikationen die Erweiterung des Wissens über Pilze. Gäste willkommen!!! 

Pilzauskunft: jeden Montag (mit Ausnahme von Feiertagen und Vortragsabenden) von 17.30 bis 
18.30. Ort: Rennweg 14, 1030 Wien. 

Vorträge und Exkursionen werden in den Mitteilungen der ÖMG und auf der Homepage bekannt 
gegeben.  
 
Mitgliedsbeitrag: Mitgliedschaft ohne Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde € 20,-, mit der 
Österreichischen Zeitschrift für Pilzkunde € 30,-. 

Kontakt: Österreichische Mykologische Gesellschaft, Rennweg 14, A-1030 Wien, Tel. 01 4277 
54050, email: irmgard.greilhuber@univie.ac.at 

----bitte gewünschte Kategorie kennzeichnen--------------------------------------------------------------------- 

Beitrittserklärung 

Bitte an die Österreichische Mykologische Gesellschaft, Rennweg 14, 1030 Wien einsenden oder 
einscannen und emailen! 

Ich erkläre meinen Beitritt zur Österreichischen Mykologischen Gesellschaft und nehme die praktische 
Möglichkeit des Beitragseinzugs mittels Lastschriftmandat in Anspruch (bitte dazu das angehängte 
Formular ausfüllen) oder ich erlege mit Zahlungsanweisung Euro 30,- (mit Zeitschrift), oder 20,- (ohne 
Zeitschrift) (Studenten Euro 15,-) als Mitgliedsbeitrag.  
Bank: Volksbank Wien-Baden, IBAN: AT86 4300 0423 9890 0003, BIC: VBOEATWW 

Name............................................................................................................................................. 

Adresse.......................................................................................................................................... 

Emailadresse................................................................................................................................. 

Ort, Datum und Unterschrift:......................  .................................................................................. 


